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1/10 英寸 30 万像素 CMOS 图像传感器                        SP0A19 

 

SP0A19 是 SuperPix 最新一款 30 万像素 CMOS 图像传感器芯片，仅有

1/10 英寸大小的 SP0A19 可用于入门级拍照手机，高端机型的副摄像

头，整合式笔记本电脑摄像头，为这类设备提供具有成本效益的解决

方案。SP0A19 基于 SuperPix 具有自主知识产权的第二代图像传感器

像素结构设计，同时在传统 CMOS 图像传感器的基础上着重改进图像

优化系统，SP0A19 具有高感光度和低功耗的特性。SP0A19 新增的 SPI

接口功能，使其能够与 SuperPix 另一款 QVGA 格式 CMOS 图像传感器

SP0827组合成双图像传感器模组,该模组能够应用到具有多摄像头的

手机，可视电话或者监控系统中。 

 

 主要功能 
 

 

 CMOS 图像传感器 

 图像处理 
 

典型应用 
 

 移动电话 

 平板电脑 

 PSP 

 MP3 

 PC 摄像头 

 网络摄像头 
 

 

 
www.SuperPix.com.cn 

北京市上地五街 7 号昊海大厦 201 

电话 86-10-82784282 

传真 86-10-82784851 

2012  北京思比科微电子技术股份有限公司 
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第1章 参考设计 
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图表 1  参考设计 
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注： 

 

1.电源 DVDDIO 可兼容 1.8V/2.8V，根据系统接口电气特性由系统设

定；AVDD28必须为2.8V；若AVDD28与DVDDIO模组内部短接，则DVDDIO

也必须为 2.8V； 

2.SP0A19 单独作为并口使用时，SPI_CLK 接地； 

3.PCB 设计时，C1 就近 AVDD28 放置，C2 就近 DVDDIO 放置（最小一

定要贴 0402 封装 1uf），请靠近电源管脚放置，电源应尽可能不细于

0.2mm 设计，地线拉网铺地； 

4.HSYNC/VSYNC/D0-D7/I2C 走线尽可能平行等长设计，时钟走线尽可

能短粗被地包着走； 

5.模组生产时，FPC 采用抗干扰设计。 
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第2章 封装规格 
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图表 2  封装图 

 

图表 3  封装规格 

 

 

图表 4  锡球阵列信息 
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图表 5  Pin 定义 
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第3章 成像方向 
 

 

图表 6  模组在芯片中的摆放示意图 

 

 

图表 7  模组在电脑中的显示示意图 
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第4章 版本历史 

版本 日期 描述 

SP0A19 硬件设计指导手册 1.0 2012.03.31
1. 第一版，参考设计及封装

ref2012.03.28 v1.0 

SP0A19 硬件设计指导手册 1.1 2012.08.07 1. 修改封装规格，图表3 J2/S2
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